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2026 年度奖学金申请表格

Scholarship 2026 Application Form

(请于 2025 年 12 月 26 日之前提交申请)

(Submission on or before 26/12/2025)

会员资料 Member particulars

中文姓名 Name 英文姓名 Name in English 会员编号：Membership No:

国籍 Nationality 居民证号码 NRIC No: 性别 Gender

电话 Telephone 手机 Mobile 电邮邮址 Email Address

住家地址 Home Address:

邮区 Postal code

雇主/公司名称
Employer/company name

职业/ 职位
Occupation/Designation

学生资料 Student Particulars

中文姓名：
Name in Chinese:

英文姓名：
Name in English:

与申请人的关系
Relationship to Applicant:

出生证号码 Birth Certificate No： 出生日期 Date of Birth 学校操行 Conduct in School

学生

近照

photo of Student

http://www.lee-clan.org.sg


新加坡李氏总会 Singapore Lee Clan General Association
Address: 363C Jalan Besar, Singapore 208994

Tel: 62967388 / 62967389 Email: slcga@singnet.com.sg Web: www.lee-clan.org.sg

2

就读学校(英文) Name of School (in English): 年级/源流 Year/Stream

总平均分数：
Total Score:

同年级平均分数：
Cohort average score:

班级名次：
Position in Class:

全级名次：
Position in Cohort:

申请表需要附下列文件副本 documents to be attached together with application form：
a) 出生证 Birth Certificate
b) 今年度 (2024) 成绩单影印本 School Report and Transcript (2024)
c) 彩色近照 photo of Student
d) 其他(课外活动、奖状) Others (extracurricular activities, awards)

我谨此宣誓，所提供的各项资料，均确实无讹，如有需要，愿提供更多详情。

I hereby affirm that all the information provided is true and correct.

I will provide further information if required.

申请人（会员）签名_______________________ 申请日期：____________________

Applicant (Member) Signature Date of application

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------

奖学金评选委员会专用栏 For use by Select Committee

□ 申请批准 Approved □ 申请不批准 Rejected

批准日期 Date ：

评选委员会主任 Head of Select Committee ：

签署 signature：
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